日月光半導體（ASE）高雄廠推出 「2026 大四學期實習計畫」。 
[bookmark: _GoBack]本計畫專為大四上即將升大四下的同學設計，不僅提供完整的職場對接機制，更貼心保有彈性的修課空間。 
計畫重點特色如下，敬請撥冗參閱： 
● 重要時程 
1. 申請期間： 即日起至 2026/12。 
1. 實習區間： 2027/02/18 ~ 2027/06/30(學期實習) 
1. 面談安排： 10 月中下旬展開（請靜待通知，勿重複投遞） 
1. 面試時間：每周週一、週三、週五上午09:00~12:00分梯次面試 

● 申請對象 
1. 現為大四上即將升大四下之日間在校生。 
1. 每週僅需一日或兩個半日返校修課者。

● 實習職缺（高雄廠區） 
1.        工程類： 製程、自動化、資訊、設備、廠務、職安助理工程師 
2.        管理類： 助理儲備幹部、行政助理管理師（生管/物控/客服/採購/財務/人資） 
● 計畫亮點 
1. 彈性修課： 每週可請假一日或兩個半日回學校。 
1. 完善配套： 備有升學獎學金方案及畢業就業配套。 
1. 留任獎勵： 畢業轉任正式職缺再領留任獎勵！
● 申請方式 
1.        填寫問卷資料快速匹配媒合( https://www.surveycake.com/s/nxK7l  ) 
2.   應徵流程： 請同學先填寫 報名問卷，後續將依據科系及廠內人力狀況安排 10 月中旬面談。 
  
● 聯絡窗口 
        沈小姐 
        電話：07-361-7131 分機 86094 
        Email：asekh_recruiting_EDU@aseglobal.com 
★ 提醒：名額有限，歡迎想在畢業前卡位及累積半導體職涯的同學儘早申請！ 
日月光半導體 ASE 敬邀貴單位協助公告於系辦、系網及相關社群，讓有興趣的同學把握此次寶貴機會。 
如有任何建議或指導，歡迎不吝告知。 
感謝您的協助與支持！ 
● 宣傳海報 
[image: cid:_2_109DECF0109DE7340004F8B548258E83]
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